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[ EMISSION IN DER RAUMLUFT* |

SEMPAFIX® T30

Leim, der nach Trocknung ein sehr hohes Haftvermdgen aufweist, sehr geringe Emission
Boden, Wande und Decken

Alter Name :
Sempatap K33
Technische Daten

Bindemittel: wassrige Polymerdispersion
Arbeitstemperatur: mindestens 15°C
Auftragung: Zahnspachtel oder Spachtel
Verbrauch: 300-500 g/m?2

Verlegung: sofort und bis zu ca. 15 min je nach
aufgetragener Leimmenge

Reinigung: Werkzeug in feuchtem Zustand, mit Wasser
Toxizitat : nicht eingestuftes Produkt

Lagerung: 12 Monate in der gut geschlossenen
Ursprungsverpackung (frostempfindlich)

Anwendung

FUr die verklebung von Grundbeldgen aus Styropon,
Latexschaum, Styropon mit Kartonoberflache, Kork mit
Faserriickseite sowie von verzierenden Platten mit
Styroponriickseite und Teppiche mit oder ohne
Latexriickseite. Montage isolierenden Materials.

Gebrauchsanweisung

Den Kleber gleichméaBig auf den Grundbelag auftragen.
Den Belag auf die noch feuchte Kleberschicht verlegen,
und, gleichmaBig auf die gesamte Flache andriicken. Die
aufzutragende Kleberwerge hangt von der Beschaffenheit
der Grundlage und dem Uberdeckungstyp ab. Der Kleber
muss auf der gesamten Flache aufgetragen werden.

Bei der Verlegung verzierender Platten kann der Leim
gleichmaBig oder punktweise direkt auf die Platten
aufgetragen werden.

Die Grundlage dort keine ehemaliger Tapeten oder harte
bzw. trockene Anstrich mehr aufweisen. Sehr oder nicht
absorbierende Unterlagen miissen vorab behandelt
werden.

Ohne Losemittel — Ohne Weichmacher — Geruchsarm

Dieses Dokument ist nur als Information gedacht, fiir genaue Angaben wird auf die geltenden Referenzunterlagen verwiesen.Sempatap behdlt sich das Recht vor, seine
Produkten und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.
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